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摘要(译)

提供一种布线结构，该布线结构通过形成银（Ag）或含银（Ag）作为主要成分的合金和其它金属材料的层叠膜，并通过单一工艺
形成布线图案而形成。光刻。布线结构包括多个第一平行线;多条第二平行线，与第一平行线交叉;多个有源元件，每个有源元件设
置在靠近第一平行线和第二平行线的交叉点的位置，并连接到第一平行线和第二平行线，其中第一平行线和第一平行线的一部分或
全部平行导线和第二平行导线是由银（Ag）或含银（Ag）作为主要成分的合金制成的层和由具有低于溶解反应的标准电极电位的
金属元素制成的层的层叠结构。银（Ag）的标准电极电位或含有所述金属元素作为主要成分的合金，通过单一的光刻工艺形成。
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